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SMC - KLEINES RASTER,
VIELFALTIGE MOGLICHKEITEN

Beschrankter Platz, aber dennoch hohe Performance-Anforderungen kennzeichnen viele moderne elektronische
Systeme. Dem mUssen auch die Steckverbindungen Rechnung tragen. Entsprechend sind kompakte, sichere
und zuverlassige Steckverbinder mit hoher Signalintegritat und relativ hoher Strombelastbarkeit gefragt.

Das umfangreiche SMC-Portfolio bietet L&sungen flr diese Anforderungen. Die leistungsfahigen Steckverbinder
in SMT-Anschlusstechnik umfassen verschiedene Bauformen, Bauhdhen und Kontaktdichten im 1,27 mm Raster.

Die wesentlichen Design-Kriterien der SMC-Serie sind das doppelschenklige Federkontaktprinzip fur
hervorragende Kontakteigenschaften und &uBerst zuverldssige Kontaktsicherheit, ein hochtemperaturbestandiger
Isolierkdrper mit Polarisierung sowie Einfihrschragen und die sehr groBe Uberstecksicherheit.

Das exzellente Kontakt-Design zeigt einen nahezu kontinierlichen Impedanzverlauf und erlaubt bei
entsprechender Design-Auslegung die sicherere Ubertragung (differentiell) von Datenraten bis zu 3 Gbit/s.
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TECHNISCHE MERKMALE

Raster 1,27 mm
Polzahl 12,16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
Anschlusstechnologie Surface Mount Technology (SMT), einzelne Varianten in Einpresstechnik

Signal- und DatenUbertragung bis 3 Gbit/s

Power bis 1,7 A pro Kontakt
Leiterplattenverbindungen:

- gestapelt (Mezzanin)

Anwendungen - orthogonal

- koplanar

Wire-to-Board Verbindungen (Flachbandleitungen):
- steckbar / |6sbar

- permanent

Messerleisten, gerade und abgewinkelt
Federleisten, gerade und abgewinkelt

Board-to-Board Adapter

Varianten
Board-on IDC
Kabelassemblierungen:
- Federleisten IDC, abgewinkelt
Messer- und Federleisten verriegelbar
Messerleisten in Einpresstechnik
Sonderbauformen

reduzierte/ohne Zentrierzapfen

voreilende/nacheilende Kontaktreihen

CELTEEeTT
ARaAA LU LR LR
TITTTI LI LRI e

TELLEL]

SMC STECKVERBINDER



=

e &

Gestapelte Leiterplatten (Mezzanin)

Board-to-Board Adapter: erhdhte Leiterplattenabstande

Extender Card (koplanar)

Orthogonale Leiterplatten

Wire-to-Board (steck-/l6sbar)

Wire-to-Board (permanent): Board-on IDC
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VORTEILE

Hochzuverlassiges Kontaktdesign

e zuverlassiger, doppelschenkliger Federkontakt
¢ Kontakttulpe 90° umgeformt
« sicherere Kontaktgabe auf der gewalzten,
homogenen Oberflache
¢ breite Kontaktflache zwischen den Steckpaaren
* sehr geringe Oberflachenrauigkeit reduziert Verschleil3
» niedriger Ubergangswiderstand

Polarisierung / Steckbereich

e Polarisierung des Steckgesichts hilft
dabei Fehlstecken zu verhindern
e EinfUhrschragen im Fangbereich sorgen
fUr ein sichereres Stecken
* ausgepragte Fuhrungselemente flr prazisen Steckvorgang

Robuste Lotclips

e Uberragende Haltekrafte auf der Leiterplatte

» Lotwinkel absorbieren mechanischen Stress und
widerstehen hohen Schock- und Vibrationsbelastungen

» dokumentierte Abscher- und Abrei3krafte schaffen
Vertrauen in oberflachenmontierte Steckverbinder
(Bsp.: Scherkraft min. TOOON; AbreiBkraft min. TOON)
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VORTEILE

Verriegelung Snap-in

* verriegelbare Leiterplatten- und Kabelsteckverbinder
e Sicherheit bei starker Vibrations- und StoBbeanspruchung
¢ Snap-in: Verriegelung beim Stecken;
nur mit Hilfsmittel 1&6sbar
* Kabelsteckverbinder: integrierte Rasthebel, ohne
Hilfsmittel durch Handbetatigung lésbar
¢ erhdhter Schutz vor unbeabsichtigtem Ldsen
von Wire-to-Board Verbindungen
* KabelfUhrung sorgt fir Zugentlastung

Verrastung B-to-B Adapter

e einseitige Verrastung des Board-to-Board
Adapters an Low Profile-Federleiste

* ermoglicht das Stecken und Lésen zweier
Baugruppen auf immer einer, definierten Seite

Positionierzapfen

e geometrisch heterogene Zentrierzapfen zur
exakten Platzierung auf der Leiterplatte

¢ ermoglichen den Toleranzausgleich (Kompensation)
der Leiterplattenbohrungen; sowohl fur
Positiv-, als auch Negativtoleranzen
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VERARBEITUNG

Gurtverpackung

e transportsicher geschitzt
e automatisch verarbeitbar

Automatische Bestlickung
und Reflow-Létverfahren

o fUr effiziente Verarbeitung auf modernen Bestlckungslinien

Uberkopfléten

e beidseitig bestiick- und Uberkopfldtbar

Permanente Wire-to-Board
Verbindung (Board-on IDC)

¢ automatisiertes und kostenglinstiges
Anschlagen von Flachbandleitungen
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BOARD-ON IDC

Automatische Bestlickung Zufihren der Flachbandleitung/
Kabelfiihrung

Verpressen ohne spezielle Werkzeuge Fertig verarbeitete Verbindung
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*1) abhangig von Polzahl und Mittenversatz

SMC STECKVERBINDER

0.7




BOARD-TO-BOARD ABSTAND

Gestapelte Leiterplatten / Mezzanin

Board-to-Board Abstand Messerleiste Bauhdhe Federleiste Bauhéhe
8,00 - 9,50 mm 1,75 mm 6,25 mm
¥ 9,50 - 11,00 mm 3,25 mm 6,25 mm
e 10,80 - 12,30 mm 1,75 mm 9,05 mm
g 12,30 - 13,80 mm 3,25 mm 9,05 mm
= 13,90 - 15,40 mm 4,85 mm 9,05 mm
1 15,40 - 16,90 mm 1,75 mm 13,65 mm
16,90 - 18,40 mm 3,25 mm 13,65 mm
18,50 - 20,00 mm 4,85 mm 13,65 mm
Board-to-Board Abstand Board-to-Board Adapter Federleiste Bauhdhe

3 ' 20 mm 20 mm 2 x 6,25 mm

22 mm 22 mm 2 x 6,25 mm

24 mm 24 mm 2 x 6,25 mm

26 mm 26 mm 2 x 6,25 mm

£ 28 mm 28 mm 2 x 6,25 mm

3 30 mm 30 mm 2 x 6,25 mm

S 32 mm 32 mm 2 x 6,25 mm

34 mm 34 mm 2 x 6,25 mm

36 mm 36 mm 2 x 6,25 mm

38 mm 38 mm 2 x 6,25 mm

. ‘ 40 mm "38 mm (re.duziert'e 2 x 6,25 mm

Uberstecksicherheit)
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE
KENNWERTE

Technische Kennwerte

Leiterplattensteckverbinder, Board-on IDC (mit Flachbandkabel
Beschreibung Standard Kabelsystem, B-to-B Adapter AWG 30, 250 mm)
Klimakategorie DIN EN 60068-1Test b |55 /150 / 56 55/125 /56
Lager- und -55 /125 °C (Leiterplattenst.)
) ) -55 /125 °C (TPE-S Kabel)
Betriebstemperaturbereich -55 /125 °C (TPE-S Kabel)
Strombelastbarkeit pro 12 polige Version bei Umgebunstemperatur 20 °C:
IEC60512 Test 5b ) ) o
Kontakt 1,7 A ( bis 2,7 A mit optimiertem Layout)
Luft- und Kriechstrecke Kontakt - Kontakt min. 0,4 mm
Die zulassigen Betriebsspannungen hangen von der Kundenanwendung
und den anwendbaren oder vorgegebenen Sicherheitsanforderungen
ab. Die Isolationsanforderungen gemaf IEC 60664-1 gelten fur das
gesamte Elektrogerat. Daher sind die Werte fUr die maximalen Kriech-
. und Luftabstande der zusammengesteckten Steckverbinder als Teil des
Betriebsspannung IEC 60664 L . .
gesamten Strompfads angegeben. In der Praxis kénnen die Kriech- oder
Luftabstdnde wegen des Leiterbilds der Leiterplatte oder der verwende-
ten Verdrahtung geringer sein und mussen separat in Betracht gezogen
werden. Daher kdnnen die Werte der Kriech- und Luftabstande fur die
jeweilige Anwendung kleiner sein als beim eigentlichen Steckverbinder.
Spannungsfestigkeit IEC 60512 Test 4a Kontakt - Kontakt 500 Ve
<25 mQ
) < 35 mQ (Board-to-Board Abstand
Durchgangswiderstand IEC 60512 Test 2a <10 mQ
18,5 - 20 mm)
<10 mQ (Kabelsystem)
Isolationswiderstand IEC 60512 Test 3a >10* MQ
10 - 2000 Hz
Schwingen, sinusférmig IEC 60512 Test 6d 204
Kontaktstérungen wahrend
. . L IEC 60512 Test 2e <Tps
Schwingen, sinusférmig
. R 509
Schocken, halbsinusféormig IEC 60512 Test 6¢ 1'ms
Kontaktstérungen wahrend
IEC 60512 Test 2e <T1us
Schocken, halbsinusférmig H
Mechanische Lebensdauer IEC 60512 Test 9a 500 Steckzyklen
Steck- und Ziehkrafte max. |IEC 60512 Test 13b 0,5 N pro Kontakt
Einzelziehkraft mit Lehre IEC 60512 Test 16e >0,1N
Verarbeitungsbedingungen
max. Handléttemperatur IEC 60068-2-20 3,5 s bei 350 °C
max. Tauchlottemperatur IEC 60068-2-20 10 s bei 260 °C
max. SMT-Reflow- JEDEC
. 20 - 40 s bei 260 °C
Loéttemperatur J-STD-020
Koplanaritat <01 mm
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE

KENNWERTE

Technische Kennwerte

Leiterplattensteckverbinder, Board-on IDC (mit Flachbandkabel

Beschreibung Standard Kabelsystem, B-to-B Adapter AWG 30, 250 mm)
Gehdusematerial

Isolierkdrper LCP

CTI Wert IEC 112 175

UL Flammwidrigkeit UL 94 V-0

UL Zulassung E83005

Kontaktmaterial

Basismaterial

Cu Legierung

Steckbereich

vergoldet -

Anschlussbereich

Sn

Umweltvertrdaglichkeit

Recycling ‘

‘ leichte Trennbarkeit der Einzelkomponenten

Produktzulassungen

UL/CSA ‘

‘ E84703

Teilweise wurden LV214-Tests flr ausgewahlte SMC-Konfigurationen durchgefuhrt. Wenn Sie mehr wissen
mochten, kontaktieren Sie bitte TE/ERNI. Im Allgemeinen werden die Tests gemal den Normen fiir
Steckverbinder durchgefthrt. Keine Haftung fur die Verwendung von Steckverbindern in der Anwendung.
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ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE
KENNWERTE

Technische Kennwerte

Standardkabel Hochtemperaturfdhiges Kabel Halogenfreies Kabel
Beschreibung (PVC) (TPE-S) (Polyolefin TPE-O)
Querschnitt AWG-30/ 7/ 0,06 mm?
Leiter Cu-Litze verzinnt, 7x0,102 / 0,06 mm?
Kennader vorhanden

) PVC TPE-S TPE-O

Isolierung - - -

grau (adhnlich RAL 78032) grau (adhnlich RAL 78032) grau (dhnlich RAL 78032)
Wanddicke Isolierung min. O,1Imm

Harte Isolierung

94 +2 (Shore A)

94 +2 (Shore A) bzw.
52 £3 (Shore D)
50 +3 (Shore D)

Technische Kennwerte

Betriebstemperatur

-20/105 °C (ruhend)
-10/105 °C (bewegt)

-60/125 °C (ruhend) -40/105 °C (ruhend)

-40/125 °C (bewegt) -20/105 °C (bewegt)

Spannungsfestigkeit

1500 Vet

1000 Vet 1200 Vet

Leiterwiderstand

< 350 Q/km bei 20 °C

Isolationswiderstand

>20 MQ x km bei 20 °C

Wellenwiderstand

125 Q (Ader-Ader)
80 Q (Masse-Signal-Masse)

110 Q (Ader-Ader)
136 Q (Ader-Ader)
75 Q (Masse-Signal-Masse)

Biegezyklen (typisch)

min. 1 Million bei 20 x Kabeldurchmesser

RoHS

konform

Flammwidrigkeit

UL 94 VW-1

UL 1581

IEC 60332-1-2 ,
(Horizontal Flame Test)

o 0.64

Q635

3 r
r B
b Y
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HOCHFREQUENZEIGENSCHAFTEN

High Speed Dateniibertragung

Der SMC-Steckverbinder als Lésung fur ungeschirmte High-Speed Anwendungen. Nahezu kontinuierlicher
Impedanzverlauf erlaubt bei entsprechender Designauslegung sichere Ubertragungen bis 3 Gbit/s (differentiell).
» Messergebnisse (De-embedded) der Micro Backplane / Daughtercard-Anwendung

*« SMC 50-polig, Federleiste abgewinkelt, Messerleiste gerade (low profile)

« Differentielle Signaltbertragung

Insertion Loss

O Ground

O Signal

_W

Insertion Loss {(dB)
K
|

i | | T 1 | T T T
.0 a5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5 4.0 4.5

freq, GHz

Near End Crosstalk (Next)

O Ground
- (O signal

‘g Agressor / Victim
; . A2_3 / B2_3
z A2 3 / A4S

A2_3 / B4_5 (oben dargestellt)

i I T I 1 I | | |
.0 0.5 1.0 1.5 20 25 310 I5 4.0 4.5

freq, GHz
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e SMT (Surface Mount Technology) Anschllsse
e zweireihiger Steckverbinder
» Datenrate bis zu 3 Gbit/s
e Zentrierzapfen zur exakten Platzierung auf der Leiterplatte
« schwarzer Isolierkdrper fUr schnelle und
sicherere visuelle Erkennung
» automatisch besttick- und verarbeitbar
e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

.27

SMC STECKVERBINDER

Polzahl A B Cc
12 10,77 12,70 10,35
16 13,31 15,24 12,91
20 15,85 17,78 15,45
26 19,66 21,59 19,26
32 23,47 25,40 23,07
40 28,55 30,48 28,15
50 34,90 36,83 34,50
68 46,33 48,26 45,93
80 53,95 55,88 53,55

Alle MaBe in mm.



* SMT Anschllsse
e zweireihiger Steckverbinder
» Datenrate bis zu 3 Gbit/s
e Zentrierzapfen zur exakten Platzierung auf der Leiterplatte
e schwarzer Isolierkdrper fUr schnelle und
sicherere visuelle Erkennung
» automatisch besttick- und verarbeitbar
e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

=
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SMC STECKVERBINDER

Polzahl A B Cc
12 10,77 12,70 9,37
16 13,31 15,24 11,91
20 15,85 17,78 14,45
26 19,66 21,59 18,26
32 23,47 25,40 22,07
40 28,55 30,48 27,15
50 34,90 36,83 33,50
68 46,33 48,26 44,93
80 53,95 55,88 52,55

Alle MaBe in mm.



* SMT Anschllsse
e zweireihiger Steckverbinder
» Datenrate bis zu 3 Gbit/s
e Zentrierzapfen zur exakten Platzierung auf der Leiterplatte
« schwarzer Isolierkdrper fUr schnelle und
sicherere visuelle Erkennung
» automatisch besttick- und verarbeitbar
» 3 verschiedene Bauhéhen (1,75, 3,25, 4,85 mm)
e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

Steckhdhe, ungesteckt 3,25 mm

8.25

mLU_

.27|
7.2

SMC STECKVERBINDER

Polzahl A B C
12 10,77 12,70 10,37
16 13,31 15,24 12,91
20 15,85 17,78 15,45
26 19,66 21,59 19,26
32 23,47 25,40 23,07
40 28,55 30,48 28,15
50 34,90 36,83 34,50
68 46,33 48,26 45,93
80 53,95 55,88 53,55

Alle MaBe in mm.



GERADE MESSERLEISTE EINPRESSTECHNIK

Produktspezifikation

« Einpresstechnologie fur |6tfreie Baugruppen
e zweireihiger Steckverbinder
» Datenrate bis zu 3 Gbit/s
« schwarzer Isolierkdrper fUr schnelle und
sicherere visuelle Erkennung
» automatisch besttick- und verarbeitbar
* Einpresswerkzeuge und Kniehebelpressen
bei ERNI erhaltlich
* Bauhohe 3,25 mm
e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

MafBzeichnungen
A 42 Polzahl A
12 10,35
- 26 19,24
o 50 34,48
g 68 45,91
80 53,53

Alle MaBe in mm.

1.27

1.2

Layoutvorschlag | Lochaufbau

$0.7+0.02

$0.,6+0.05

min. 0,05 1, max. 10 ym
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* SMT Anschllsse
e zweireihiger Steckverbinder
» Datenrate bis zu 3 Gbit/s
e Zentrierzapfen zur exakten Platzierung auf der Leiterplatte
« schwarzer Isolierkdrper fUr schnelle und
sicherere visuelle Erkennung
» automatisch besttick- und verarbeitbar
» 3 verschiedene Bauhdhen (6,25, 9,05, 13,65 mm)
e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

Steckhdhe, ungesteckt 9,05 mm

ANy
N
9.05

1.27

1.27

7.2

SMC STECKVERBINDER

Polzahl A B C
12 10,77 12,70 9,37
16 13,31 15,24 1,91
20 15,85 17,78 14,45
26 19,66 21,60 18,26
32 23,47 25,40 22,07
40 28,55 30,48 2715
50 34,90 36,80 33,50
68 46,33 48,20 44,93
80 53,95 55,80 52,55

Alle MaBe in mm.



ABGEWINKELTE MESSERLEISTE
MIT VERRIEGELUNG

Produktspezifikation

» zwei Verriegelungsarten verflugbar:
- formschlissige Verriegelung (Positive
Lock; blau); nur mit Hilfsmittel 16sbar
- kraftschlUssige Verriegelung (Friction Lock;
schwarz); ohne Hilfsmittel 16sbar
* SMT Anschllsse
« Datenrate bis zu 3 Gbit/s
e Zentrierzapfen zur exakten Leiterplattenbestickung
» automatisch bestiick- und verarbeitbar

» verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

MaBzeichnungen

1.27

--||I .... 71==|-..

4.25
=

12,7

10

10.37

Layoutvorschlag

L 221, .27

7.6

03 | B1b00s
1.2 [=[if:
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ABGEWINKELTE FEDERLEISTE
MIT VERRIEGELUNG

Produktspezifikation

» zwei Verriegelungsarten verflugbar:
- formschlissige Verriegelung (Positive
Lock; blau); nur mit Hilfsmittel 16sbar
- kraftschlUssige Verriegelung (Friction Lock;
schwarz); ohne Hilfsmittel 16sbar
* SMT Anschlisse
« Datenrate bis zu 3 Gbit/s
e Zentrierzapfen zur exakten Leiterplattenbestickung
» automatisch bestiick- und verarbeitbar
» verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

MaBzeichnungen

=

Layoutvorschlag

L 221 .27

1.27

7.6

03 B1.6-003
1.2 0o0.8
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* Board-to-Board Adapter fur
Leiterplattenabstande 20-40 mm
e auch als umspritzte Ausfthrung fur
verbesserten BerUhrungsschutz erhaltlich
* einseitige Verrastung des Board-to-Board
Adapters an Low Profile-Federleiste
e ermoglicht das Stecken und Losen zweier
Baugruppen auf immer einer, definierten Seite
e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

1.27

) Polzahl A
%ﬂ-- --—HrHI n +n1' g 12 10,37
L e i Lo et e O o 26 19,26
50 34,50
A 68 45,93
80 53,55
Iﬁﬂ] Alle MaBe in mm.
[ . ]
I
| | | |
| . T .
TR | .
I ! einseitige
= Wﬁ = Verrastung
B-to-B Adapter
(Board-Abstand) B C
20 3,5 18,2
22 55 20,2
24 7,5 22,2
26 9,5 24,2
28 1,5 26,2
30 13,5 28,2
32 15,5 30,2
34 17,5 32,2
36 19,5 34,2
38 21,5 36,2
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e nicht [6sbare Wire-to-Board Verbindung
* SMT und IDC AnschlUsse
e zweireihiger Steckverbinder
» Datenrate bis zu 3 Gbit/s
e Zentrierzapfen zur exakten Platzierung auf der Leiterplatte
« schwarzer Isolierkdrper fUr schnelle und
sicherere visuelle Erkennung
» Flachbandkabel AWG 30
« einfache Konfektionierung mit Kniehebelpresse
e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

Board-on Steckverbinder

Polzahl A B C
12 12,77 14,70 1,78
26 21,66 23,59 20,67
50 36,90 38,83 35,91

Alle MaBe in mm.

. cngggru_tl_gwﬂ@;_, 2
(NN EX3 EX3 NN IR O § O ON o Em -

] bbbBYbE BODODD

1.72
1.35)

Board-on KabelfUhrung

A Polzahl A B
12 10,78 6,98
= o 26 19,67 15,87

| I I | | I I | ) 50 34,91 31

4.2
ANY
N
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KABELKONFEKTIONEN

Produktspezifikation

» Kabelkonfektionen mit Federleisten in
Schneidklemmtechnik (IDC)

* Flachbandleitung AWG 30/7

« drei verschiedene Kabelqualitaten

e verflgbare Teilenummern finden Sie auf unserer Website

MafBzeichnungen
B
1,27
B
42
A 0,5 max.

b= |
=
=
=
==

= -]
m
e
] ™
m

=

Polzahl A B
12 12,69 9,37
16 15,23 11,91
20 17,77 14,45
26 21,58 18,26
32 25,39 22,07
40 32,53 2715
50 38,88 33,50
68 50,31 44,93
80 57,93 52,55

Alle MaBe in mm.

SMC STECKVERBINDER
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KABELKONFEKTIONEN

Konfektionierte Varianten

Standard Crossed
Steckverbinder #1 Steckverbinder #2 Steckverbinder #2

n hxn\é
g
> =
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KABELKONFEKTIONEN

Kabeltypen

Standard PVC

e Standard Flachbandleitung mit PVC Isolierung
* AWG 30/7

e gute Abrieb- und Schnittfestigkeit

e Betriebstemperatur: -10 °C bis +105 °C

+ UL2678

Hochtemperaturfiahig TPE

¢ Hochtemperaturfeste Flachbandleitung
mit TPE-S Isolierung

- AWG 30/7

e gute Abrieb- und Schnittfestigkeit

e Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C

Halogenfei PO

* Halogenfreie Flachbandleitung mit TPE-O Isolierung
- AWG 30/7

e gute Abrieb- und Schnittfestigkeit

« Olbestandig (ASTM 2)

e Betriebstemperatur: -20 °C bis +105 °C

* UL22092
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KABELKONFEKTIONEN

Bestellschliissel Standardkonfektionen

[CEGCA] | ||

Klasse
STV Typ
Leitung

Polzahl

Verriegelung

Beispielkonfiguration:

Optionen
Lange in mm

Isolation Kabel

ICFGCA| IsMC| [30R/_[12_[LIL]_|AU_AUlI]_[PVIC| [01117/5] |ANN

Bestellcodefeld

Anzahl Ziffern Beispielkonfiguration Zusammensetzung der Konfiguration

Orientierung STV rechts

Orientierung STV links

Klasse 5 CFGCA ConFiGurable Cable Assembly
STV Typ 3 SMC SMC
1.und 2. Spalte: 30
Leitung AWG 3 30R
3. Spalte: Ribbon Cable
Polzahl 2 12 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
Locking Latches
Verriegelung 2 LL
Secure Lock
Angeled Up
Orientierung STV links 2 AU
Angeled Down
1. und 2. Spalte: Angeled Up
Angeled Down
Orientierung STV rechts | 3 AUI Not ConneCted
3. Spalte: I-connected (1:1)
X-connected (1:N)
PVC: -10 °C bis +105 °C
Isolation Kabel 2-4 pvC TPE: -40 °C bis +125 °C
PO: -20 °C bis +105 °C, halogenfrei
L&nge in mm 4 0175 175 mm / 25 - 2500 mm méglich
1. Spalte: Asymmetric
Symmetric
2.und 3. Spalte: custom PRint
Optionen 3 ANN

UL Label
Print ad UL Label
No print No UL label

SMC STECKVERBINDER
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KABELKONFEKTIONEN

Produktspezifische technische Hinweise

Verwendungszweck: Die angebotenen Produkte, d.h. Kabelkonfektionen, sind Komponenten, die in Geraten
fur die interne Verdrahtung in unkritischen industriellen Anwendungen eingesetzt werden

keine stromfUhrenden Anwendungen, keine sicherheitsrelevanten Anwendungen, nicht fir den Einsatz in
Kraftfahrzeugen vorgesehen, nicht fir Anwendungen mit Gefahr flr Leib und Leben vorgesehen
Gewlnschte Zielgruppe: (professionelle) Firmenkunden, die die volle Verantwortung flr ihre Produkte
einschlieBlich des in Frage kommenden ERNI-Kabelkonfektionsprodukts Ubernehmen

der Kunde muss die Eignung des Produkts fUr den gewlinschten Einsatz (Anwendung) anhand seiner
technischen Spezifikationen sorgfaltig prifen und zusatzlich sicherstellen, dass der Betrieb des
Produkts in der besagten Anwendung mit allen Anforderungen Ubereinstimmt, die im Rahmen der
tatsachlichen Anwendung anwendbar sind (geltende Vorschriften, Gesetze und anderes mehr)

Produkt ausschlieBlich ERNI-intern bemustert und freigegeben - kundenspezifischer FAI-Bericht

wird nicht erstellt (umfasst auch PPaPs, CofCs, Abnahmeprifzeugnisse und IMDS-Daten)

AuBerhalb dieses Produktangebots sind kundenspezifische Baugruppen gesondert anzufragen

ERNI kann Lieferanten wechseln oder Materialien aus verschiedenen Quellen mischen, solange

die hier festgelegte Spezifikation beibehalten wird (Annahme von Fit-For-Function)
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Verbinden Sie sich mit uns

Wir machen es Ihnen leicht, sich mit unseren Experten in Verbindung zu setzen, und sind jederzeit bereit, Sie bei allen Fragen zu

unterstutzen.

Besuchen Sie www.te.com/support, um mit einem Produktspezialisten zu sprechen.

te.com

2023 TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe. Alle Rechte vorbehalten.

TE Connectivity, TE connectivity (Logo), ERNI und Every Connection Counts sind Handelsmarken, die sich im
Besitz der TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe befinden oder von dieser lizenziert werden. Alle anderen

hierin erscheinenden Logos, Produkte und/oder Firmennamen kdnnen Marken ihrer jeweiligen Eigentimer sein..

Die hierin enthaltenen Informationen, einschlieBlich Zeichnungen, Illustrationen und Schemata,

die nur zur Veranschaulichung bestimmt sind, gelten als zuverldssig. TE Connectivity Gbernimmt
jedoch keine Gewahr fir ihre Richtigkeit oder Vollstandigkeit und lehnt jede Haftung im
Zusammenhang mit ihrer Nutzung ab. Die Verpflichtungen von TE Connectivity beschranken

sich auf die Angaben in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von TE Connectivity fur dieses
Produkt und TE Connectivity haftet in keinem Fall fur zuféllige, indirekte oder Folgeschaden, die
sich aus dem Verkauf, Weiterverkauf, der Verwendung oder dem Missbrauch des Produkts ergeben.
Benutzer von Produkten von TE Connectivity sollten durch eine selbst durchgeftihrte Bewertung
bestimmen, ob jedes dieser Produkte fur die jeweils vorgesehene Anwendung geeignet ist.
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